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Alhaisen kosteuspitoisuuden omaava purukumi
Tuggummi med 13ag fukthalt

Tiivistelmd - Sammandrag

Matala kosteuspitoinen kumi sisdltdi noin 30

- 90 % peruskumia pehmenemispisteeltiin noin

70 - 100°C; noin 0,1 - 20 % veteen 1liu-
kenematonta plastisaattoria; noin 0 - 65 %
kiintedd massamakeutinta; vihemmin kuin noin
0,5 % vettd; ja kdytdnndllisesti katsoen ei

ollenkaan kosteuttavaa ainetta.

Ett gummi med 1&g fukthalt innefattar ca 30
- 90 % av en gummibas med en mjukningspunkt
pa ca 70 - 100°C; ca 0,1 - 20 % av ett vat-

tenldsligt plasticeringsmedel; ca 0 - 65

o

av ett fast massasdtningsmedel; mindre &n ca
0,5 % vatten; och visentligen inget anfukt-
ningsmedel.
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